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受文者：桃園市政府青年事務局 

發文日期：中華民國115年05月13日  

發文字號：(115)工設會字第11505002號  

速別：普通件  

密等及解密條件或保密期限： 

附件： 如主旨（ 「2026 ADA ISDW臺日韓國際學生設計研習營」活動招生簡章 ） 

 

主旨：檢送中華民國工業設計協會舉辦「2026 ADA ISDW臺日韓國際學

生設計研習營」活動資料，建請 貴局協助函轉全國各公私立大專院校，

並鼓勵相關科系學生踴躍報名參加，請 查照。 

 

說明: 

一、 為促進國際設計教育交流，提升我國青年學子之國際競爭力與創新

視野，本會擬於 2026 年假桃園市辦理「2026 ADA ISDW (International 

Student Design Workshop) 臺日韓國際學生設計研習營」。 

 

二、 本年度活動由亞洲設計聯盟（ADA）指導，匯聚來自台灣、日本、韓

國之優秀設計學子與導師，透過跨國混合組隊模式，針對特定設計議題

進行深度協作與研討，並結合桃園在地文化與永續發展趨勢進行實作。 

 

三、 為回饋桃園市並落實在地人才培育，本活動報名機制特增設保障名

額：凡持有桃園市在地戶籍，或目前就讀於桃園市境內大專院校之學生

，於資格審查時將予以優先錄取。 

 

 



 

四、 活動相關資訊如下： 

活動日期： 2026年8月16日-8月22日 

活動地點： 桃園 中原大學 

參加對象： 全國公私立大專院校設計相關科系（含工業設計、視覺傳達

設計、英日韓語言能力優等的）之在學學生。 

報名方式： 採線上報名，詳見隨函檢附之活動簡章。 

報名網址：  https://tida-org.tw/2026-isdw-in-taoyuan/ 

 

五、貴局長期致力於青年職涯發展與國際交流事務，特此商請 貴局協助

推廣，惠予轉知全國各大專院校，廣邀優秀青年學子參與此設計盛事共

同展現台灣青年之設計動能。 

 

六、檢送本案之2026 ADA ISDW臺日韓國際學生設計研習營」活動招生

簡章。

 
 

 

正本：桃園市政府青年事務局 

副本：本會秘書處 

 


